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摘 要

本論文將研究因應目前高電價及環保議題，節能發光源目前市面混白光LED技術著墨，分為多將發光二極體照射法、色差

補償法、色溫補償法等混光技術研究白光LED會有熱飄移及光衰嚴重等問題及缺點，研究出四色混光LED （R紅色）（G

綠色）（B藍色）（Y黃色）利用四色原色LED混合出白光LED測試研究光衰效能與目前市面螢光燈管、冷陰極管、螢光粉

白光LED照度實驗，將其結果製成圖表研究其省電效能及光衰程度。

關鍵詞 : 高演色性混光LED、抗光衰白光LED、四色混光LED
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